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第1章・切断機

〔概　要〕
連続浅切り込み方式のコンパクトな卓上精密切断機です。
オプションも多彩に用意し様々な切断目的に使用できます。

〔特　長〕
１）最小切り込み量０.１μm/passで設定可能のため極薄刃（１００
μm以下）や微細砥粒刃（＃１０００以上）の使用が可能。

２）モニターシステム搭載やELID（電解インプロセスドレッシン
グ）システム搭載が可能（オプション）。

〔用　途〕
１）単結晶（シリコン、SiC等）の精密切断
２）ウエハパターン印刷の位置決め微細切断（ストリートカット）
３）IT部品の精密切断、格子状溝入れ
４）TEM試料用微細加工

１ー４ー５
小型レシプロ高精度切断

ミクロンマイスター（MC １ー８１MY）

（MC １ー８１MY）

●砥石軸

　砥石軸回転数

　　切断用フランジ

　使用可能砥石径

●左右送り部（X軸）

　X軸送り速度/ストローク

●上下送り部（Z軸）

　Z軸送り量/ストローク

●前後テーブル部（Y軸）

　Y軸送り

　Y軸送り量/ストローク

　

●テーブル上面から主軸芯まで

●ワーク取付

　ワークの大きさ

　ワークの取付

　ワークの固定

●クーラント部

●本体寸法・質量

モータ  単相１００V　１２０W

９００～９,０００min-1（回転数表示計付）

φ８０mm

φ７５～１００mm

モータ  単相１００V　９０W

２５０～５,０００mm/min／１６０mm

ステッピングモータ　単相１００V

最小０.０００１mm/pass／３０mm

手動ハンドル式

デジタル表示　最小０.００１mm／５０mm

※オプションにてステッピングモータ搭載、自動切断方式に変更も可能。

Max.１８０mm

最大５０□×１５tmm

５０□×１０tmmの貼り付け板に接着にて固定

クランプ治具による

ポンプ ： 単相１００V ６０W　タンク容量 ： ２０r

W７００×L５００×H５００mm　約１２０kg

項　目 製品名 ミクロンマイスター

〔仕　様〕

※実績・実験の詳細はお問い合せ下さい。

（MX-８３３A２G･EL）

主電動機

主軸回転数

主軸上下切込み量

テーブル送り速度

テーブル作業面積

テーブル左右移動量

テーブル前後移動量

テーブル前後デジタル最小表示

テーブル上面から主軸芯までの距離

最大使用砥石径

加工能力

クーラント装置

機体寸法

機体質量

EＬＩＤパルス電源装置

三相  ２００V  ２.２kW

０～３,６００ｒ/ｍｉｎ

最小０.００１ｍｍ

７～６,６００ｍｍ/ｍｉｎ

１７０Ｗ×３００Ｌｍｍ

３５０ｍｍ

１００ｍｍ

０.００１ｍｍ

２６５ｍｍ

φ１２５～２５０ｍｍ

(φ２５０)  Ｈ８０ｍｍ

６０r

１,８００Ｗ×１,２００Ｌ×１,７００Ｈｍｍ

１,０００ｋｇ

ＥＤ‐９１０Ｍ

項　目 製品名 ワン・ツー・カットⅢ型

〔仕　様〕

〔概　要〕
ELIDとは、Electrolytic In‐Process Dressing（電解イン
プロセスドレッシング）の略で、切断および研削砥石にELIDを
行うことにより、常に一定の砥粒の突出量を得ることができ、安
定した研削を可能にします。超精密鏡面研削加工を行う高精
度の研削技術です。

〔メカニズム〕
メタルボンド（鉄系ボンド）微細砥粒砥

石を電極と対向させ、その間隙に導電

性の水溶性研削液を供給し通電を行

い、砥石の摩耗速度と不導体被膜の

形成速度とが、常に安定したサイクル

で行われるよう制御し、安定した砥粒

の突出量を得ることにより、常に安定

した加工を可能にする研削技術です。

１ー４ー６
ELID搭載切断

ワン・ツー・カットⅢ型
（MX-８３３A２G･EL）※理化学研究所の技術指導により開発したものです。

（＋）給電体

ELIDノズル

絶縁体

（ー）電極

ELIDソーブレード

［切 断］


